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Reseny objekt gymnazia byl podroben vlhkostnimu priizkumu zdiva, ktery zahrnoval odebrani
n¢kolika vzorki ze spar ve zdivu (vzdy v suterénu objektu) ve vytypovanych nejvice vlhkych mistech
a na téchto vzorcich byla provedena laboratorni stavebné chemicka a fyzikalni analyza. Dale bylo
provedeno dopliujici méteni povrchové vlhkosti omitek ruénim dotykovym vlhkomérem pro Sirsi
zmapovani objektu (na 11 mistech bylo provedeno povrchové métfeni — vzdy v suterénu feseného
objektu).

Meéfteni bylo provadéno ve tiech az péti vyskovych urovnich z diivodu uptesnéni rozsahu vlhkosti

v zavislosti na vysce od podlahy suterénu.

Mista vzorkt jsou zachycena v ptilozeném schématu a jinak podrobnéji popsana ve vykresové
dokumentaci — ptudorys 1PP.

Hodnoty vlhkosti jsou patrné z tabulky v ptiloze.

Dale byla sledovana porusena mista na povrchu omitek v ploSe i v hornich partiich. Natér je
v nékterych mistech degradovany a opadava.

Poruchy - zavlhly sokl, mirné i zdivo suterénu, nevhodné provedené vyusténi stavajicich stfesnich
svodil : viz foto

& g ik o ey . .

Nevhodné svedené destové vody — reSeno v prilozené projektové dokumentaci
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Nevhodné svedené destové vody — reseno v prilozené projektové dokumentaci
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Z konstrukci objektu bylo odebrano osm vzorkt. Z naméfenych hodnot vlhkosti a salinity, viz Stavebné
chemicka a fyzikalni analyza, vyplyva, ze konstrukce je namahana vysokou vlhkosti viz vz.1 a 7 resp.
zvysenou vlhkosti — viz vz.5 a vysokym stupném zasoleni pfedevsim chloridy a dusi¢nany.

Priciny vlhkosti

Z vyse uvedené fotodokumentace je patrné ze objekt ovliviiuje predevsim vlhkost, ktera do objektu
proniké z okapovych svodl. Ty jsou ukonceny v bezprostiednim okoli objektu a neptiznivé plisobi na
prilehlé konstrukce odstiikujici vodou. Napadené jsou kamenné sokly a ¢astecné 1 zdivo suterénu.
Poruseni natérti omitek je pravdépodobné zpiisobeno méné prodySnym natérem, ktery pii nasyceni
vlhkosti a pfemrznuti odpadava.

Zdivo suterénu je napadeno 1 zemni vlhkosti, jednd se o mirné poskozeni v suterénu objektu. Pti¢inou
vlhkosti jsou nevhodné neprodysné natéry i v interiéru objektu.

Konstrukce jsou krom¢ vlhkosti naméhany vodorozpustnymi solemi. Tyto soli zptisobuji korozi
svymi krystalizaénimi a hydrata¢nimi tlaky, svou schopnosti vazat vzduSnou vlhkost jsou pfi¢inou i
dalSiho zavlh¢eni a to 1 po odstranéni pficin pronikani vlhkosti. Siranové anionty se vyluhuji
pusobenim vlhkosti z pojiva omitky, zdici malty a z cihelného stfepu. Mohou pochézet 1 z agresivni
spodni vody. V ptipadé kominovych téles maji zdroj ve spalovani uhli s obsahem siry. Vyskyt
dusi¢nant souvisi s rozkladem organickych hmot (iniky splaskt apod.). Chloridy pochéazeji nejcastéji
z posypovych soli, tzv. tavidel, pouzivanych pti zimnim solent silnic.

Opatieni proti vihkosti

1. opravy oplechovani, zajisténi dilataci, utésnéni spar plechu u zdiva mrazuvzdornym trvale
pruznym tmelem

2. ukoncenim dest.svodl nove osazenymi lapaci stieSnich splavenin a nové opravené napojeni do
stavajici kanalizace, pfipadné u napojenych provést procisténi lezatého potrubi




3. stavajici svodné potrubi volné svedené na terén noveé upravit a pomoci nové osazenych betonovych
zlabovek destové vody svést mimo objekt — viz piidorys 1NP

4. upravenim vyspadovanim terénu od objektu, tak aby srazkové vody nenamahaly soklové zdi

5. specialni prodysné sanac¢ni nehydrofobizované omitky (popis viz dale)

7. vhodngjsi prodysné odolné natéry fasad (podrobnéji viz dale)

8. zrestaurovani kamen. soklu a opatieni proti vlhkosti (podrobnéji v samostatné ptiloze — viz
restauratorsky prizkum)

1. Vlastnosti specidlnich sanacni omitky

Hydrofobizovana poérovita vapenotrasova omitka s velmi dobrou schopnosti propoustét vodni paru a s
moznosti Skrabané povrchové upravy zrnitosti I mm. Splnujici smérnici WTA 2-9-04. Ma vysokou
porovitost a propustnost pro vodni paru pii soucasné zna¢n¢ snizené kapilarni nasdkavosti. Jejich
strukturou nevzlina voda, ve hmot¢ a na jejich povrchu tudiz nedochdzi k tvorb¢ solnych vykvéth. Je
vhodné pro aplikace na vlhké a zasolené zdivo ve vnitinim i vné&j$im prostiedi.

Dlouhodobé zivotnost je disledkem toho, Ze oproti béznym vapennym a vdpenocementovym
omitkam, kde voda s obsahem rozpusténych soli mize prostupovat az k jejich povrchu a teprve tady
se odpatovat (tim na povrchu nebo i pod nim dochazi k tvorb¢ solnych vykvéta a nasledné k
rozruSovani ¢i destrukci samotné povrchové vrstvy omitky), je u sana¢nich omitek diky jejim
vlastnostem z6na odpatfovani posunuta az na rozhrani omitky a podkladu. K mozné krystalizaci soli
muze tedy dochézet az v této hloubce. S ohledem na dostatek velkych pori ve vyzralé sanacni omitce
nastava zminény destruk¢ni proces az mnohem pozd¢ji a povrch omitky zlstava suchy a bez vykveti
(vlhkost muze na povrch prostupovat jen ve form¢e vodni pary).

Jedna se o mineralni omitky, které za suchého pocasi, ptip. vyssich teplot vyzaduji dodatecné
osetfovani. Musi byt chranény proti rychlému vysychani, pfedcasné odpateni zamésové vody mize
vést k naruSeni procesu hydratace a snizeni pevnosti omitky.

Dle smérnice WTA je pouziti sana¢nich omitek vhodné pro podklady s vlhkosti max. 8 %
hmotnostnich.

2. Navrh sanacniho omitkového systému

2.1. Priprava podkladu

a) Degradovanou omitku je nutné odstranit cca 1 metr nad znatelnou hranici vlhkosti, spary vyskrabat
do hl. cca 2 cm. Nasledn€ zdivo ditkladné ocistit a zbavit prachu. Oklepanou omitku doporucujeme
ze stavby co nejdiive odstranit, aby nedochazelo k vyluhovéani soli z ptivodnich omitek a kontaminaci
okolnich konstrukei. V zadném ptipad€ nesmi byt tyto omitky pouzity pro zasyp v okoli stavby.
Veskeré provedeni upevnéni elektroinstalaci apod. musi byt provedeno bez obsahu sadry

b) Jako podhoz doporucujeme pouzit omitku s 50 % krytim a tl. max. 5 mm. Spary zdiva nesmi byt
vypliovany podhozem.

2.2. Podkladni omitka

Po technologické piestavce cca 7 dnil nasleduje naneseni podkladni omitky (zrnitost 0 - 1 mm).
Omitky slouzi v ramci podkladni omitky pro vyrovnani nerovnosti podkladu a zaroven plni funkci
jimani soli. Tato omitkova smés bude nanesena ve vrstvé min. 10-15 mm, povrch omitky se pouze
nahrubo strhne trapézovou nebo dievénou lati do roviny.

2.3. Sanacni omitka

Po technologické piestavce (7 dni/1 cm tloustky) se obdobné nanese 2. vrstva v tloust'cca min. 10 -
15 mm, u které se nasledné povrch upravi trapézovou nebo dievénou lati. Druhy den doporucujeme
omitku strhnout pomoci mtizky. Sana¢ni omitku v exteriéru doporucujeme neprovadét az na uroven
terénu, ale nechat ji odsazenou o cca 2 — 3 cm od urovné terénu.



2.4. Stukovad omitka

Sanac¢ni omitky neni nutné Stukovat (v tom ptipad¢ se druha vrstva sanacni omitky zafilcuje). V
pripadé€ pozadavku na jemnéjsi povrch je po technologické prestavce (1mm sanac¢ni omitky /den)
mozno na sana¢ni omitkovy systém pouzit omitky se zrnitosti 0,6 mm).

2.5. Konecna povrchovd uprava - natérem

Pro kone¢nou povrchovou tpravu sanacnich omitek je mozno pouzit jen vyrobky s pojivem
zajist'ujici dostate¢nou propustnost vodnich par. Jednd se o mineralni probarvené natéry na bazi
vodniho skla, bez obsahu biocidi, vysoce odolné proti znecisténi, uréené do exteriéru, vytvarejici
mikrostrukturu povrchu s obsahem nanokrystalickych a anorganickych pfisad a se zvySenou
odolnosti proti usazovani necistot, se samocisticim efektem na principu fotokatalyzy a s aktivni
ochranu proti biotickému napadeni .V piipad¢ nerovnomérné nasakavého podkladu je nutné podklad
opatfit penetraénim natérem.

Vyse uvedené vrstvy a technologické postupy (rychlost zrani, technologické prestavky, priprava
podkladu, zpracovani atd.) nutno konzultovat a uptesnit dle typu vyrobku a vybraného dodavatele
omitek a natéri.





